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宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要 

一、重要提示 

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指

定媒体仔细阅读年度报告全文。 

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 

非标准审计意见提示 

□适用 不适用 

公司上市时未盈利且目前未实现盈利 

□适用 不适用 

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 

适用 □不适用 

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 265,435,583 股扣除回购专用证券账户中已回购股份 341,100 股后的股

本 265,094,483 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体

股东每 10 股转增 0 股。 

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 

□适用 不适用 

二、公司基本情况 

1、公司简介 

股票简称 江丰电子 股票代码 300666 

股票上市交易所 深圳证券交易所 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 蒋云霞 施雨虹 

办公地址 
浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园

安山路 

浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业

园安山路 

传真 0574-58122400 0574-58122400 

电话 0574-58122405 0574-58122405 

电子信箱 investor@kfmic.com investor@kfmic.com 
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2、报告期主要业务或产品简介 

（一）主营业务 

公司主营业务为超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料的研发、生产和

销售，其中超高纯金属溅射靶材包括铝靶、钛靶、钽靶、铜靶以及各种超高纯金属合金靶材等，这些产

品主要应用于超大规模集成电路芯片、平板显示器、太阳能电池制造的物理气相沉积（PVD）工艺，用

于制备电子薄膜材料。半导体精密零部件包括金属、陶瓷、树脂等多种材料经复杂工艺加工而成的精密

零部件，主要用于半导体芯片以及平板显示器生产线的机台，覆盖了包括 PVD、CVD、刻蚀、离子注

入以及产业机器人等应用领域，其生产过程对于材料精密制造技术、表面处理特种工艺等技术要求极高，

产品主要出售给晶圆制造商作为设备使用耗材或出售给设备制造商用于设备生产。功率半导体覆铜陶瓷

基板是芯片的重要载体，具有良好的导热性能、电气性能、绝缘性能以及较高的可靠性等特性，主要采

用 DBC 和 AMB 生产工艺，目前覆铜陶瓷基板已经广泛应用于第三代半导体芯片和新型大功率电力电

子器件 IGBT 等领域，产品终端主要应用于新能源汽车、轨道交通、白色家电及绿色电力系统等众多领

域。 碳化硅是第三代半导体的核心材料，碳化硅外延晶片是制造功率器件的关键原材料，在新能源汽

车、能源、工业等领域强劲需求的带动下，全球碳化硅器件下游需求旺盛，碳化硅外延行业市场增长迅

速。 

（二）主要产品 

1、超高纯靶材 

公司主要生产超高纯金属溅射靶材，包括超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环

件、超高纯铜靶材及环件、钨钛靶、镍靶和钨靶等。 

（1）超高纯铝靶材 

超高纯铝及其合金是目前使用最为广泛的半导体芯片配线薄膜材料之一。在其应用领域中，超大规

模集成电路芯片的制造对溅射靶材金属纯度的要求最高，通常要求达到 99.9995%（5N5）以上，平板

显示器、太阳能电池用铝靶的金属纯度略低，分别要求达到 99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上。

目前，公司生产的铝靶已经广泛应用于超大规模集成电路芯片、平板显示器、太阳能电池等领域。 

（2）超高纯钛靶材及环件 

在超大规模集成电路芯片中，超高纯钛是被广泛应用的阻挡层薄膜材料之一。钛靶材及环件则是应

用于 130-5nm 工艺当中，超高纯钛环件与超高纯钛靶材配套使用，其主要功能是实现更好的薄膜性能，

以达到更高的集成度要求。目前，公司生产的超高纯钛靶、钛环主要应用于超大规模集成电路芯片制造

领域。 

（3）超高纯钽靶材及环件 
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在先端的铜制程超大规模集成电路芯片中，超高纯钽是阻挡层薄膜材料。钽靶材及环件是在 90-

3nm 的先进制程中必需的阻挡层薄膜材料，主要应用在最尖端的芯片制造工艺当中。因此，钽靶材及环

件是靶材制造技术难度最高、品质一致性要求最高的尖端产品，在此之前仅有少数几家跨国公司能够生

产。特别是钽环件生产技术要求极高，目前只有江丰电子及头部跨国企业掌握了生产此产品的核心技术。

近年来随着高端芯片需求的增长，钽靶材及环件的需求大幅增长，全球供应链极其紧张。目前，公司生

产的钽靶材及环件主要用于超大规模集成电路领域。 

（4）超高纯铜靶材及环件 

超高纯铜及铜锰、铜铝合金靶材是目前使用最为广泛的先端半导体导电层薄膜材料之一。在其应用

领域中，超大规模集成电路芯片的制造对溅射靶材金属纯度的要求最高，通常要求达到 99.9999%（6N）

以上，平板显示器、太阳能电池用铜靶的金属纯度略低，分别要求达到 99.999%（5N）、99.995%

（4N5）以上。铜及铜合金作为导电层通常用于 90-3nm 技术节点的先端芯片中。特别是铜锰合金靶材

制造难度高，目前只有江丰电子及头部跨国企业掌握了生产此产品的核心技术。近年来随着高端芯片需

求的增长，铜锰合金靶材的需求大幅增长，全球供应链极其紧张。公司生产的铜及铜合金靶主要用于超

大规模集成电路芯片和平板显示器制造领域。 

2、精密零部件 

半导体精密零部件是半导体设备制造中难度较大、技术含量较高的环节，作为半导体设备核心技术

演进的关键，半导体精密零部件具有精度高、多品种、小批量、尺寸特殊、工艺复杂、要求严苛等特性，

主要应用于高端半导体刻蚀、沉积、离子注入等设备，主要包括传输腔体、反应腔体、膛体、圆环类组

件（ring）、腔体遮蔽件（shield）、保护盘体（disc）、冷却盘体（cooling arm）、加热盘体（heater）、

气体分配盘（shower head）、气体缓冲盘（block plate）、模组组件等；材料包括金属类（不锈钢、铝

合金、钛合金）、非金属类（陶瓷、石英、硅、高分子材料）等；制造工艺包括超精密加工、扩散焊、

氩弧焊、真空钎焊、表面处理、阳极氧化、等离子喷涂、热喷涂、特殊涂层、超级净化清洗等。在芯片

先进制程生产工艺中，各种精密零部件作为耗材被广泛使用，零部件产品对金属材料精密制造技术、表

面处理特种工艺等技术要求极高。目前，公司生产的零部件产品包括设备制造零部件和工艺消耗零部件，

主要用于超大规模集成电路芯片领域。 

3、其他产品 

除上述超高纯金属溅射靶材以及精密零部件产品以外，公司生产的其他产品包括第三代半导体基板

材料、碳化硅外延片、LCD 用碳纤维复合材料部件等其他产品和对外提供的清洗、加工等服务。 

（三）主要经营模式 

1、采购模式 
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公司依据销售订单和生产计划制定具体的采购计划，结合主要原材料的现有库存量、采购周期、在

途时间等因素计算具体的采购数量，并确保一定的安全库存量。对于主要原材料的采购，公司已经建立

了稳定的原材料供应渠道，与主要供应商结成了长期稳定的战略合作伙伴关系，根据制定的采购计划实

施采购；对于其他原材料的采购，公司通常会选择 2-3 家合格供应商，建立多家供货渠道，经询价后确

定供应商并及时采购入库。针对日本供应商，公司主要通过全资子公司日本江丰直接采购，以及日本江

丰通过三菱化学旗下的综合商社向其采购高纯金属原材料。 

2、生产模式 

由于公司的终端用户多为世界一流芯片制造企业，各客户拥有独特的技术特点和品质要求，为此公

司根据客户的个性化需求采取了定制化的生产模式。研发生产的产品在材料、成分、形状、尺寸、性能

参数等诸多方面存在着不同，公司生产具有“多品种、小批量”的特点。在产品研发及设计前期，公司

要投入大量精力与终端客户进行技术、品质、性能的交流，当产品通过客户评价后，生产部门在接到来

自销售部门的客户订单后，即根据订单制定生产计划，实行“以销定产”的生产模式。 

公司已经掌握了超高纯金属溅射靶材生产中的核心技术，形成了晶粒晶向控制、材料焊接、精密加

工、产品检测、清洗包装等在内的完整业务流程，通过合理调配机器设备和生产资源自主组织生产，实

行柔性化生产管理。在先进制程领域，公司持续适应下游客户不同的技术路线演变需求和变革需求，从

而实现先进制程领域超高纯金属溅射靶材在客户端的规模化量产。 

3、销售模式 

由于超大规模集成电路、平板显示器、太阳能电池等下游客户对溅射靶材的产品质量、性能指标等

有着较为严苛的要求，因此，公司下游客户存在严格的供应商和产品认证机制。公司与潜在客户初步接

触之后，需要经过供应商初评、产品报价、样品检测、小批量试用、稳定性检测等认证程序之后，才能

成为合格供应商并批量供货。 

公司与客户的销售模式包括直销和商社代理销售模式。直销模式下，公司及公司的具体产品通过了

客户认证评价后，由客户向公司下达月度或季度订单，公司按约定的交货期向客户发货。商社代理模式

则是指公司的日本终端客户通过知名商社向公司采购产品的模式。该模式在日本制造业企业中较为普遍，

其业务流程为最终客户首先与综合商社签订采购合同，综合商社再与公司签订合同，公司按照合同要求

发货至综合商社指定仓库，由综合商社向公司支付货款。公司全资子公司日本江丰成立后，公司日本终

端客户也可以通过日本江丰直接向公司采购。 

公司采用目前的经营模式是根据超高纯金属溅射靶材、精密零部件以及第三代半导体关键材料产品

原材料供应情况、生产工艺、公司所处行业市场竞争格局确定的，报告期内未发生重大变化。报告期内，

公司的主营业务一直专注于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件以及第三代半导体关键材料的研发、

生产和销售，预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。 
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（四）主要的业绩驱动因素 

1、集成电路行业发展前景良好 

芯片是现代信息社会的基石，人工智能、移动通信、数据中心和云计算机服务器、虚拟现实等都是

芯片的终端应用领域。在以 AI 技术为代表的人工智能、高性能算力强劲需求的引领下，芯片市场将出

现长期的强力增长，全球集成电路产业未来将持续向好，带动上游材料和设备零部件的市场空间持续扩

容，是公司业绩增长的正向驱动力。 

2、超高纯靶材全球市场均衡发展 

全球集成电路产业受全球经济波动及行业周期等多重因素交叠影响，市场供需关系呈现结构性和多

样性，某些应用的需求紧缺仍在持续。公司长期深耕半导体用超高纯金属溅射靶材领域，积攒了技术、

经验和客户优势，抓住了国内外市场发展机遇，布局多品类产品，在全球超高纯金属溅射靶材应用市场、

全产业链均衡发展，满足国际和国内客户需求，提升全球市场占有率。 

3、精密零部件产品加速放量 

公司受益于在半导体用超高纯金属溅射靶材积累的技术、经验及客户优势，同时借助于现有的成熟

管理体系和文化体系，为公司拓展半导体精密零部件业务奠定了良好基础。公司抢占市场先机，加大自

主创新和研发力度，迅速拓展在精密零部件领域的产品线，公司精密零部件产品加速放量。 

4、第三代半导体关键材料市场前景广阔 

随着新能源车、轨道交通、特高压、5G 通讯等新兴领域的高速发展，功率半导体芯片封装核心散

热基板的需求将呈现爆发式增长，覆铜陶瓷基板市场前景广阔；同时碳化硅器件下游需求旺盛，碳化硅

外延行业市场增长迅速。 

（五）报告期主要经营情况 

 2023 年，尽管受到全球经济环境、半导体行业周期等外部因素影响，但公司不畏艰难，积极扩

大全球市场份额，加大技术创新和研发投入，不断推出新产品推进产品迭代升级和生产工艺创新，构建

安全稳定供应链，积极拓展战略性业务布局，形成超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半

导体关键材料为核心的三大业务主线，实现业务快速发展。报告期内，公司实现营业收入 26.02 亿元，

同比增长 11.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.55 亿元，同比下降 3.35%；实现归属于上市公

司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.56 亿元，同比下降 28.65%。公司完成的主要工作如下： 

1、超高纯靶材销售规模逆势增长，全球化战略布局加速推进 

公司持续加大研发投入和装备扩充，积极推进超高纯金属溅射靶材扩产项目，并且充分发挥龙头企

业的牵引作用，成功构建安全稳定的供应链体系，产业链护城河不断拓宽。同时，公司持续追踪客户需

求，以行业领先的高品质产品为全球客户提供综合解决方案，加强市场渗透、扩大市场份额，销售规模
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逆势增长，公司铜锰合金靶材已经在国内外量产，全面进入国际著名芯片制造企业。报告期内，超高纯

靶材实现销售收入 16.73 亿元，同比增长 3.79%。 

2023 年 10 月，韩国孙公司 KFAM CO., LTD.完成登记注册，计划在韩国新建一座现代化的半导体

靶材生产工厂，韩国生产基地的建设有助于公司实现全球化战略布局，提高产品的市场占有率和国际竞

争力，保证半导体材料全球供应链的稳定性。 

2、半导体精密零部件快速成长，产品组合不断丰富 

随着半导体生产制造设备国产替代持续推进，带动了半导体精密零部件行业的发展，作为半导体设

备核心技术演进的关键，半导体精密零部件具有广阔的市场前景。公司受益于在半导体用超高纯金属溅

射靶材积累的技术、经验及客户优势，实现了半导体精密零部件业务的快速成长。报告期内，公司积极

推动余姚、上海、杭州、沈阳等基地的产能建设，全面布局金属和非金属类半导体精密零部件，气体分

配盘（Shower head）、Si 电极等核心功能零部件迅速放量，填补了国产化空白，为工艺设备上游的零

部件国产化做出了重要贡献，市场认可度不断提高。报告期内，半导体精密零部件业务实现销售收入

5.70 亿元，同比增长 58.55%。  

3、第三代半导体产品取得进展 

公司紧跟国家第三代半导体产业战略布局、瞄准行业前沿，已经在第三代半导体材料领域取得进展。 

控股子公司宁波江丰同芯的主要产品高端覆铜陶瓷基板已初步获得市场认可，可广泛应用于第三代半导

体芯片和新型大功率电力电子器件 IGBT 等领域。控股子公司晶丰芯驰生产的碳化硅外延片产品已经得

到多家客户认可，为我国碳化硅产业链的蓬勃发展注入新动能。 

4、研发创新持续保持技术领先性 

2023 年，公司承担的国家电子信息产业发展专项顺利通过验收，公司的“平板显示用超高纯铝、

铜溅射靶材关键技术研究及产业化”项目获得 2022 年度宁波市科学技术进步奖一等奖，公司获得浙江

省首届知识产权三等奖；公司的研发平台之一“浙江省企业研究院”晋升为“浙江省重点企业研究院”，

并获得浙江省科学技术厅颁发的“浙江省科技领军企业”的荣誉；此外，公司及子公司合肥江丰电子材

料有限公司、宁波江丰热等静压技术有限公司再次被认定为高新技术企业，子公司宁波江丰钨钼材料有

限公司、宁波江丰芯创科技有限公司、上海睿昇半导体科技有限公司首次被认定为高新技术企业，公司

和上述子公司的技术实力及研发水平被得到充分肯定。 

报告期内，公司研发费用投入达 1.72 亿元，同比增长 37.87%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子

公司共取得国内有效授权专利 784 项，包括发明专利 482 项，实用新型 302 项。另外，公司取得韩国发

明专利 4 项、中国台湾地区发明专利 1 项、日本发明专利 2 项。 

5、加快整体数字化转型升级和推进智能制造 
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报告期内，公司完成了 ERP 系统升级和黄湖未来工厂规划项目。黄湖未来工厂规划项目经过科学

的物理和数字化规划，确定了工厂详细布局、自动仓储物流、31 项自动化生产线、智慧园区等初步方

案，以及数字化整体技术和集成架构，经过层层遴选，该项目进入“2023 年浙江省未来工厂试点企业”

名单；此外，公司已累计投产运行多条自动化产线，有效提升了生产效率。上述成果将加快公司整体数

字化转型升级和推进智能制造，助力公司数字化赋能生产运营迈上新台阶，为公司高质量发展奠定坚实

的基础。 

6、持续推进产品质量管理创新 

公司始终秉承“品质成就未来”的信条，坚持走质量创新与提升之路。报告期内，公司凭借在半导

体材料产业链的全面布局、实施卓越绩效管理，以及在质量创新、标准创新、品牌建设和知识产权创造

等方面取得的成效，获得“第九届浙江省人民政府质量管理创新奖”；公司的《应用防错手段达成品质

零缺陷》案例入选“2023 年中国电子信息行业质量提升典型案例”，本案例通过实施靶材加工零缺陷

质量保障创新方法，建立全过程质量信息感知和处理系统，建设实验室管理系统与数字化产品全生命周

期质量追溯，有效保障公司产品质量的稳定性，有利于公司获得良好的质量收益并提升客户满意度。目

前，公司已经在研发、技术、采购、生产及客户服务全过程形成持续的改进创新闭环，为公司实现技术

节点跟随全球先进制程进行迭代、高品质与可持续的发展提供坚实的质量保障。 

7、持续完善公司治理，回购公司股份提振投资者信心 

报告期内，公司持续完善公司治理，坚持责任担当，致力于公司高质量发展和价值提升，积极回报

投资者，主动履行社会责任。年度内，公司顺利完成董事会、监事会换届工作，加强、充实了高级管理

团队。同时，公司荣获深圳证券交易所信息披露考评 A 级评价；荣登“创业板上市公司价值 50 强”榜

单；入选中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”，树立了良好的资本市场形象。 

 此外，公司于 2023 年 9 月发布《关于回购公司股份方案的公告》，公司计划使用自有资金以集中

竞价交易的方式，以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）回购公司股份，

将用于股权激励或员工持股计划。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户回购公司

股份 341,100 股，占公司目前总股本的比例为 0.1285%，支付的总金额为人民币 19,991,828.00 元（不含

交易费用）。 

公司回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明了对公

司业务态势和持续发展前景的信心，有利于提振投资者的信心。 

3、主要会计数据和财务指标 

（1） 近三年主要会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
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是 □否 

追溯调整或重述原因 

同一控制下企业合并 

元 

 2023 年末 
2022 年末 

本年末比上

年末增减 
2021 年末 

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 

总资产 6,271,647,079.35 5,085,222,913.81 5,098,357,585.13 23.01% 2,901,436,340.37 2,922,282,227.93 

归属于上市公

司股东的净资

产 

4,174,314,633.25 4,003,258,453.87 4,006,729,778.54 4.18% 1,456,712,178.89 1,461,050,595.62 

 2023 年 
2022 年 

本年比上年

增减 
2021 年 

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 

营业收入 2,601,608,568.67 2,323,878,581.81 2,325,223,350.66 11.89% 1,593,912,652.91 1,590,513,859.56 

归属于上市公

司股东的净利

润 

255,474,568.79 265,204,791.62 264,337,699.57 -3.35% 106,626,738.28 104,533,019.44 

归属于上市公

司股东的扣除

非经常性损益

的净利润 

155,706,191.91 218,234,601.75 218,234,601.75 -28.65% 76,171,693.93 76,171,693.93 

经营活动产生

的现金流量净

额 

251,025,634.23 16,492,567.54 15,101,293.19 1,562.28% 102,906,718.42 101,969,141.66 

基本每股收益

（元/股） 
0.96 1.11 1.11 -13.51% 0.47 0.46 

稀释每股收益

（元/股） 
0.96 1.11 1.11 -13.51% 0.47 0.46 

加权平均净资

产收益率 
6.25% 11.41% 11.37% -5.12% 8.77% 8.56% 

（2） 分季度主要会计数据 

单位：元 

 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

营业收入 564,907,915.97 632,507,376.29 654,357,116.68 749,836,159.73 

归属于上市公司股东

的净利润 
55,976,725.35 97,012,043.14 40,141,332.36 62,344,467.94 

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益

的净利润 

36,057,316.64 61,768,647.45 42,279,052.77 15,601,175.05 

经营活动产生的现金

流量净额 
30,775,159.59 82,884,482.41 135,723,728.84 1,642,263.39 

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 

□是 否 
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4、股本及股东情况 

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 

单位：股 

报告期末

普通股股

东总数 

33,837 

年度报告披

露日前一个

月末普通股

股东总数 

34,960 

报告期末表

决权恢复的

优先股股东

总数 

0 

年度报告披露日

前一个月末表决

权恢复的优先股

股东总数 

0 

持有特别表

决权股份的

股东总数

（如有） 

0 

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 

股东名称 
股东性

质 
持股比例 持股数量 

持有有限售条件的

股份数量 

质押、标记或冻结情况 

股份状态 数量 

姚力军 
境内自

然人 
21.39% 56,765,724.00 42,764,051.00 质押 26,367,200.00 

宁波拜耳

克管理咨

询有限公

司 

境内非

国有法

人 

4.33% 11,487,303.00 8,615,477.00 质押 3,680,000.00 

#上海智鼎

博 

能投资合

伙企业

（有限合

伙） 

境内非

国有法

人 

3.14% 8,340,641.00 0.00 质押 1,374,000.00 

宁波江阁

实业投资

合伙企业

（有限合

伙） 

境内非

国有法

人 

2.08% 5,508,099.00 602,814.00 不适用 0.00 

宁波宏德

实业投资

合伙企业

（有限合

伙） 

境内非

国有法

人 

2.08% 5,508,076.00 748,863.00 不适用 0.00 

中国人民

财产保险

股份有限

公司－传

统－普通

保险产品 

其他 1.66% 4,402,953.00 0.00 不适用 0.00 

谢立新 
境内自

然人 
1.32% 3,508,372.00 0.00 不适用 0.00 

汇添富基

金－中国

人寿保险

股份有限

公司－分

红险－汇

添富基金

国寿股份

均衡股票

型组合单

一资产管

理计划

（可供出

售） 

其他 1.20% 3,173,971.00 0.00 不适用 0.00 

国泰君安 其他 1.17% 3,097,980.00 0.00 不适用 0.00 
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证券股份

有限公司

－国联安

中证全指

半导体产

品与设备

交易 

型开放式

指数证券

投资基金 

张辉阳 
境内自

然人 
1.16% 3,077,054.00 2,307,790.00 质押 3,076,554.00 

上述股东关联关系或

一致行动的说明 

姚力军先生通过直接或间接的方式分别持有宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德

实业投资合伙企业（有限合伙）0.94%、0.95%的出资份额，同时担任宁波江阁实业投资合伙企

业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。 

张辉阳先生为上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 

适用 □不适用 

单位：股 

前十名股东参与转融通出借股份情况 

股东名称

（全称） 

期初普通账户、信用账户

持股 

期初转融通出借股份且

尚未归还 

期末普通账户、信用账

户持股 

期末转融通出借股份且

尚未归还 

数量合计 
占总股本

的比例 
数量合计 

占总股本

的比例 
数量合计 

占总股本

的比例 
数量合计 

占总股本

的比例 

国泰君安

证券股份

有限公司

－国联安

中证全指

半导体产

品与设备

交易型开

放式指数

证券投资

基金 

1,743,990 0.66% 488,700 0.18% 3,097,980 1.17% 55,500 0.02% 

前十名股东较上期发生变化 

适用 □不适用 

单位：股 

前十名股东较上期末发生变化情况 

股东名称（全

称） 

本报告期新增/退

出 

期末转融通出借股份且尚未归还数量 

期末股东普通账户、信用账户持股及

转融通出借股份且尚未归还的股份数

量 

数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 

中国工商银行股

份有限公司－诺

安成长混合型证

券投资基金 

退出 0 0.00% 0 0.00% 

香港中央结算有

限公司 
退出 0 0.00% 1,235,615 0.47% 

中国工商银行股

份有限公司－金

信稳健策略灵活

退出 0 0.00% 2,720,000 1.02% 
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配置混合型发起

式证券投资基金 

中国人民财产保

险股份有限公司

－传统－普通保

险产品 

新增 0 0.00% 4,402,953 1.66% 

汇添富基金－中

国人寿保险股份

有限公司－分红

险－汇添富基金

国寿股份均衡股

票型组合单一资

产管理计划（可

供出售） 

新增 0 0.00% 3,173,971 1.20% 

国泰君安证券股

份有限公司－国

联安中证全指半

导体产品与设备

交易型开放式指

数证券投资基金 

新增 55,500 0.02% 3,153,480 1.19% 

公司是否具有表决权差异安排 

□适用 不适用 

（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 

 

公司报告期无优先股股东持股情况。 

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 

 

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 

□适用 不适用 

三、重要事项 

详见公司 2023 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析” 和第六节“重要事项”。 
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